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【 請 求 項 １ 】
　

【 請 求 項 ２ 】
　
【 請 求 項 ３ 】
　
【 請 求 項 ４ 】
　
【 請 求 項 ５ 】
　

０ ． ５ μ ｍ 未 満 の サ イ ズ を 有 す る ア パ ー チ ャ を 含 有 す る ウ ェ ハ 上 に 配 置 さ れ た 、 実 質 的
に 不 連 続 の 無 い 金 属 シ ー ド 層 を 提 供 す る 方 法 で あ っ て 、 該 方 法 が 、 ウ ェ ハ 上 に 配 置 さ れ た
不 連 続 性 を 有 す る 金 属 シ ー ド 層 を 、 １ 以 上 の 銅 イ オ ン 源 、 １ 以 上 の 促 進 剤 、 及 び 酸 性 電 解
質 を 含 み 、 銅 イ オ ン が １ ０ ｇ ／ Ｌ ま で の 量 で 存 在 す る 電 気 め っ き 浴 と 接 触 さ せ る 工 程 を 含
む 、 該 方 法 。

銅 イ オ ン が ８ ｇ ／ Ｌ ま で の 量 で 存 在 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

電 解 質 が ７ ０ ｇ ／ Ｌ ま で の 添 加 酸 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

ア パ ー チ ャ が ０ ． １ ８ μ ｍ 以 下 の サ イ ズ を 有 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 に 従 っ て 調 製 さ れ た 金 属 シ ー ド 層 を 有 す る ウ ェ ハ を 提 供 す る 工 程
を 含 む 、 集 積 回 路 を 製 造 す る 方 法 。


	header
	written-amendment

